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浙江大立科技股份有限公司 

关于新承担“电子元器件领域工程研制” 

项目的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

 

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由全军武器装

备采购信息网正式发布的《关于发布电子元器件和测试仪器领域第二批工程研制

指南评审结果的公告》，公司通过本次项目评审，独立承担项目课题。具体内容

如下： 

一、项目基本情况 

本次通过评审中标的项目课题为电子元器件领域工程研制项目，为非制冷红

外科研领域高分辨率技术方向，经评审由公司独立承担。 

二、对公司业绩的影响 

本次中标独立承担项目课题，是公司继“十二五”、“十三五”期间独立承

担“核高基”专项任务后，第三次独立承担电子元器件领域军口重大专项，接续

了 “核高基”专项非制冷红外科研领域的技术方向，标志着国家对非制冷红外

非晶硅技术路线的持续认可，标志着装备对高分辨率非制冷红外器件的持续需

求，也标志着公司在红外热成像核心芯片——非制冷红外焦平面器件的研制和产

业化领域持续保持国内领先状态。本项目成功实施后，将显著提升我国在非制冷

红外器件及装备领域的国际竞争力，对公司发展具有长期战略意义。后续公司将

严格遵照项目管理方的相关规定和要求开展工作。 

三、风险提示 

截至本公告披露日，该项目尚未签订正式合同，因此合同金额、技术协议等

条款尚存在不确定性，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广



 

大投资者注意投资风险。 

特此公告。 

 

浙江大立科技股份有限公司   董事会 

二〇二〇年十二月十四日 


